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'20년 3분기실적

시장전망및추진전략

→ 소형/초고용량등 IT용 고부가품공급 확대

■ 모바일, PC, 게임기등IT 관련수요지속전망

■

- 해외생산거점수율 개선

- Neck 공정중심 생산성 개선으로설비효율 향상

수율, 설비효율개선을통한수익성제고

■

- 주요거래선향모바일용소형·고용량제품 확판

고부가MLCC공급확대로사업부매출증가

- 전장용수요 회복에 따른 제품 공급증가

→ 고신뢰성제품 라인업추가 확보를통한 공급 확대

■ 자동차수요회복에따른전장용수요증가
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■

- Folded Zoom 등 고성능카메라모듈공급 확대

→ 플래그십용고성능 카메라모듈신제품 공급 및

보급형 中 고사양스마트폰용제품 본격 공급

■

■5G통신모듈시장확대

→ 5G mmWave용안테나모듈거래선 다변화

■

- 5G mmWave용고사양 안테나모듈공급

국내외거래선신규플래그십출시로매출증가

5G 통신모듈제품양산개시

카메라모듈광학줌고기능화및고화소채용증가

시장전망및추진전략
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■

- 모바일 AP용BGA 및 박판 CPU용 FCBGA공급 확대

- 플래그십신모델향OLED용RFPCB 공급 개시

■

- 5G용등 고다층기판 비중 확대 및 패키지Full 가동 체제 지속

- 신규RFPCB 매출 확대를통한 이익률개선

패키지기판및회로기판등전부문매출증가

고부가제품매출확대를통한수익성향상

→ 고다층/미세회로등 차세대 선행기술확보로시장 선도

→ 5G/전장/박판 CPU용등 고부가 패키지기판 생산확대

■

시장전망및추진전략

고사양패키지기판수요견조지속
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